Cong nghé tién tién trong Xir 1y tin hiéu, Vién thong va May
tinh-2017

Ngay 9/1/2017, da dién ra phién lam viéc dau tién cia Hoi nghi qudc té véi chi dé “Cong nghé tién tién trong xir ly
tin hiéu, vién théng va may tinh-2017 (International Conference on Recent Advances on Signal Processing,
Telecommunications & Computing — viét tit 1a SigTelCom 2017). Pai hoc Duy Tan, Quy Newton Institutional
Link, Hoi dong Anh va Higp hoi Dién-bién tir My (IEEE) 1a cac co quan dong to chic sy kién nay. Tham dy
SigTelCom 2017, ¢6 56 dai biéu dén tir 11 quéc gia gom: Nhat Ban, Vuong qudc Anh, Trung qudc, My, Malaysia,
Han Quédc, An do, Canada, Phap, Uc va Viét Nam.

SigTelCom 2017 la dién dan dé gisi nghién cuu, quan 1y, doi ngii giang vién chuyén nganh Cong nghe¢ thong tin va Truyén thong
giai thiéu nhitng nghién cau mai nhat, dac biét Ia chia sé kinh nghiém (ng dung ciing nhu tim kieém hop tac, phat trién cac de tai,
cbng trinh.



